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文章摘要：

对「１１２」Ｃｕ－７Ａｌ单晶体的循环形变行为进行了研究. 结果表明, 其
循环饱和应力－应变曲线与Ｃｕ单晶相似, 在γｐ１＝１．１×１０＾－３－
４．５×１０＾－３的范围内, 存在和饱和平台, 平台处的饱和应力为２７．
３ＭＰａ；当γｐ２〈１．１×１０＾－３和γｐ１〉４．５×１０＾－３时, 
饱和应力均随应变幅的增大而单调升高.
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